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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X — Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 — 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Settore Autonomia

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Scolastici
di ogni ordine e grado

Oggetto: Convegno "Lo Studente IN-competente...creare motivazione negli alunni e negli
insegnanti attraverso il lavoro per competenze”- presentazione del progetto

"Ci Vediamo a scuola"

Si segnala il convegno, organizzato da EDUMOTO-CAPDI in collaborazione con questo Ufficio, "Lo Studente IN-
competente...creare motivazione negli alunni e negli insegnanti attraverso il lavoro per competenze” che si
svolgera, giovedi 21 marzo 2019 dalle ore 16.00 (accreditamento ore 15.30) alle ore 19.00, presso
I'Auditorium dell'Istituto Superiore Galileo Galilei, sito in via Paravia 31 a Milano.

Nella seconda parte del convegno verra presentato il progetto "Ci vediamo a scuola", promosso dall'UST di

Milano, basato sul monitoraggio dei difetti visivi € su uno studio in relazione agli alunni con DSA.

Iscrizioni attraverso il link https://goo.gl/forms/sEDWsRSGGJ0dVJ]eR2

Tutti i dettagli organizzativi sono indicati nel volantino allegato.

Il dirigente
Yuri Coppi
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